
  3月27日，美国商务部公布《芯片与科学
法》对半导体企业在美设厂补助的最新申请细
节，其中包含多项要求企业披露关键经营信息的
内容，引发企业担忧。“美国要求公布诸多商业
秘密”，韩国《首尔经济》28日报道称，投资美
国的半导体工厂获得政府补贴必须要提供现金流
等核心财务信息和生产、销售等核心商业机密，
韩国主要半导体企业陷入两难境地。

要求企业提交详细信息

  据美国《华尔街日报》28日报道，美国商务
部27日表示，根据《芯片与科学法》寻求美国拨
款的半导体企业将被要求提交芯片工厂细节，以
及对收入和利润的详细预测，以便评估申请。
《芯片与科学法》将提供530亿美元资金，旨在
帮助美国恢复在半导体领域的制造实力。计划在
美国设立尖端芯片工厂的公司可以从 3 月 31 日开
始申请这些资金。美国商务部在一份概述财务报
表指南的文件中表示，“这些财务报表将用于评
估申请项目的可行性、财务结构、经济回报和风
险，以确定拨款的金额、类型和条款。”
  《华尔街日报》称，美国商务部的最新文件
要求很细。例如，企业应注明工厂各类晶圆的生
产能力、开工率、生产第一年的销售价格、未来
各年度产量和销售价格增减等情况，并告知无缺
陷合格品的比率。有分析人士表示，上述数据是
体现半导体制造竞争力的主要指标，部分设施的
数据属于企业商业机密。
  报道称，美国商务部还要求企业告知用于生
产芯片的材料和工厂运营所需的人工费、公共事
业费、研发费以及正在领取的补贴和贷款规模
等。值得注意的是，如果新厂的收入和获利“远
高于预测”，指南文件还要求厂商必须返还一部
分获利。
  此外，申请补贴的企业被要求不得用联邦资
金搞分红或进行股票回购，且必须提交今后5年内
回购股票的相关计划。更值得注意的是，获得补
贴的企业今后10年内在所谓“值得关切的国家”
扩大半导体制造产能将被加以限制，而“值得关
切的国家”名单中包括中国。
  分析人士认为，美国此次的做法很微妙，企
业经营受多方影响，预测收入和利润最后能否实
现取决于现实情况。“对政府来说，如果愿意支
持，就拿钱支持，和企业一起分利润更像是投资
人而不是支持者。”该分析人士认为，未来可能
会出现一种情况：只有高预测收入和利润的企业
才能获得补贴。至于美政府会不会对没有达到预
测收入和利润的企业实施相应的措施就不得而
知了。
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投资或成“一场空”

  “连半导体销售价格也必须公开？美国政府的
做法太过分，韩国企业不知所措”，韩国《金融新
闻》28日的报道称，由于美国政府要求获得补助的
半导体企业必须提供现金流等各种企业数据，韩国
半导体企业陷入恐慌。面对企业核心财务信息及生
产、销售状况或被迫提供给美国政府的情况，三星
电子、SK海力士等韩企陷入窘境。不少专家认为，
未来多国投资企业将与美国政府展开激烈的后续磋
商，并很有可能面临阵痛。报道称，三星电子正投
资170亿美元在美国得克萨斯州建设半导体代工厂，
计划2024年正式投产。SK海力士也考虑在美国当地
建设最尖端的半导体封装工厂。
  有韩国半导体业内人士表示，美国政府试图重
组半导体全球供应链。美国出于发展本国产业并创
造更多工作岗位的目的而要求别国企业提供企业信
息的做法已经屡见不鲜。还有专家认为，由于无法
预测美国政府会给企业多少补贴，考虑到必须共享
超额利润、工会负担，以及美国对中国半导体的投
资限制等，韩国半导体企业获得美国财政补贴后到
底能否获益还是未知数。
  “美国的芯片补助是有选择的，这为申请企业
提出更高要求。有可能一些赴美投资的芯片公司最
终会竹篮子打水一场空。”浙江大学国际联合商学
院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员
盘和林28日表示，美国《芯片与科学法》的关键难
题在于当前美国通胀高企，劳动力价格很贵，且很
短缺，对于芯片企业来说成本会大幅度上升，如果
芯片企业没有拿到补贴，会打击积极性。

韩芯片大厂在寻找折中之道

  去年12月6日，芯片企业台积电在美国亚利
桑那州的新厂举行移机典礼，安装首批设备。
该项目第一期计划量产5纳米制程芯片，第二期
计划量产目前最先进的3纳米制程芯片。
  盘和林告诉记者，中美两国都在争取海外
半导体企业设厂投资，但由于各家厂商利益点
各不相同，首先要看他们是否有意愿将芯片厂
留在中国或者美国。
  盘和林认为：“中国的税收优惠，工程师
红利，产业链完整性是这些厂商需要的，但美
国的资金他们也同样需要，且这些厂商大多数
无法在技术上回避美国的‘长臂管辖’，所以
我认为他们会以分部、子公司的方式赴美投
资，视美国芯片补贴兑现情况来做决策。”
  虽然美国政府持续施压，但韩国半导体企
业仍不愿放弃中国市场。“三星高层接连访
华，寻找半导体问题的解决办法”，韩国《电
子新闻》28日的报道称，三星电子会长李在镕
和SK集团会长崔泰源接连赴华参加中国重要活
动，试图找到夹在美中之间的韩国半导体产业
的未来发展解决之道。报道称，韩国企业正面
临被迫远离最大销售市场——— 中国的境地，正
在努力构建美国施压下如何扩大对华投资并维
持对华友好关系的折中方案。
  有分析人士认为，在申请补贴时，美国本
土企业会有各种办法绕过限制，或找到议员为
其说话。未来结果可能是美国发展自己的芯片
研发能力、生产能力，而盟友将受到损害。
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